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Abstract (en)
The flexible packaging comprises a folded sheet with two surfaces (12,14) either side a bottom fold (16). The two surfaces are joined by their lateral
edges (22,24) adjacent to the bottom fold and by a transverse line (28) parallel to the surface edges (30) opposite the bottom fold at a distance (D).
A line of least resistance (32) is formed from one of the lateral edges (22) at a distance (d) from the lower surface edge (30). A zone (34) of width (I)
remains in which there is no line of least resistance.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un emballage comportant une feuille pliée et présentant deux faces (12, 14) de part et d'autre d'un pli de fond (16,
16'). Les deux faces (12, 14) sont réunies par leurs bords latéraux (22, 24) adjacents au pli de fond (16, 16') et par une ligne transversale (28)
sensiblement paralléle aux bords (30) des faces (12, 14) opposés au pli de fond (16, 16') et a une distance (D) prédéterminée de ces bords (30).
Selon l'invention, au moins une ligne de moindre résistance (32) est formée a partir d'au moins un des bords latéraux (22, 24), a une distance (d)
des bords (30) des faces (12, 14) inférieure a la distance (D) prédéterminée, et sur une longueur inférieure a la largeur (L) de I'emballage, de fagon
a former une zone (34) sur la largeur (1) de laquelle I'emballage (10) est dépourvu de ligne de moindre résistance. <IMAGE>
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